




































专利名称(译) 磁刺激设备
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摘要(译)

磁刺激器包括：线圈，其将磁刺激施加到生物体的头部;强度控制器，其
控制由线圈施加的磁刺激的强度;获取部分，其从生物体获取生物信号;检
测器，从获取部分获取的生物信号中检测活体的不利事件，以及当检测
器检测到活体的不良事件时，抑制由下文所控制的磁刺激的强度的强度
抑制部分。强度控制器。
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